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001

2. PROPOSITO :

Establecer lineamientos para aplicar controles al proceso de disefio y desarrollo para asegurarnos de que se definen los resultados a lograr, se realizan las revisiones
para evaluar la capacidad de los resultados del disefio y desarrollo para cumplir los requisitos, se realizan las actividades de verificacian para asegurarse de que las
salidas del disefio y desarrallo cumplen con los requisitos de las entradas, se realizan actividades de validacian para asegurarse de que los productos y servicios
resultantes satisfacen los requisitos para su aplicacion especificada o uso previsto, se toma cualquier accidn necesaria sobre los problemas determinados durante las
revisiones, o las actividades de verificacian y validacitn y se conserva la informacidn documentada de estas actividades.

3. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION:

IMTECH-PING-004, Desarrollo de Software y Firmware

IMTECH-PDIS-002, Entradas del Disefio, Desarrollo y Cotizacion

IMTECH-FVEN-003, Estudio de Factibilidad

IMTECH-PDIS-004, Disefio Mecdnico

IMTECH-FDIS-003, Requerimientos Iniciales de Disefio

4. REFERENCIAS :

Manual IS0 3001: 2015

5. DEFINICIONES:

Hardware: (Todo lo que tiene que ver con tarjetas electrdnicas, circuitos impresos o PCB. componentes electranicos y accesorios)

Firmware: (Son las instrucciones o programas de muy bajo nivel que por lo general estan en los microprocesadores, microcontroladores osistemas embebidosa
|os que el usuario comin no puede acceder ni alterar)

Software:  (Programas residentes en dispositivos tales como computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.).

6. LINEAMIENTOS:

El proyecto de disefio puede surgir por petician y ser definido por el cliente, o ser una iniciativa privada o propia de IMTECH, donde la definician del producto se

determina de manera interna para colocarse en determinado mercado.

Los requerimientos de los proyectos se pueden acopiar de muchas fuentes: usuarios, clientes finales, asesores de marketing, entre otros, antes de tomar cualquier

proyecto se haré una revisian de costos, una Informacian General de Etapa de Diseioun y un estudio de factibilidad IMTECH-FVEN-003, incluso esto podria implicar

algin desarrallo de prueba para revisar si el diseiio puede funcionar.

Se hace una estimacidn de costos y si es necesario se deben refinar los requerimientos para asegurar que se tiene una definician suficientemente robusta para no

tener graves problemas posteriormente.

Asequrar que las salidas del disefio y desarrollo cumplan los requerimientos de entrada, que sean adecuadas para los procesos subsecuentes de suministro de
productos y servicios, que incluyan o referencian el monitoren y sequimiento de requerimientos, como sea apropiado y el criterio de aceptacidn, y que especifiquen las
caracteristicas de |os productos y servicios que son esenciales para el propésito destinado a la sequridad y apropiado suministro, reteniendo toda esta informacidn.

Para identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el disefio y desarrollo de los productos o servicios se usara el formato IMTECH-FING-002, formata
para requisicign de cambios.

Se anotan los requerimientos iniciales de Disedio en formato IMTECH-FDIS-003.

En la fase de desarrollo Electranico muchas actividades se pueden abordar en paralelo para lograr un mejor y mas répido avance en el proyecto, trabajando de manera
adecuada y ordenada con las siguientes operaciones.

Disefio del Hardware, Se empieza con el disefio de alto nivel, y a medida que los requerimientas fluyan hacia abajo, se dividira en madulos y subsecciones. Estas
pueden dirigirse como proyectos individuales, muchaos circuitos pueden simularse por completo antes de construir los prototipos.

Desarrollo de Software, Fase de elaboracidn de los programas residentes para los dispositivos que se estan disefiando.

Disefio de Circuitos Electrdnicos, Es una representacian grafica de un circuito electranico o eléctrico. Muestra los diferentes componentes del circuito de manera
simple y utilizando simbolos o pictogramas uniformes de acuerdo a ciertas normas, y las conexiones de alimentacian y de sefial eléctrica entre los distintos
dispositivos.

Disefin Mecanico, Ftapa de disefio de las partes mecénicas de nuestro producto incluyen interfaces mecénicas y otros elementos que necesitan direccidn.

Disefin de CAD y PCB, Etapa de diseiio de nuestra tablilla electrinica, este disefio se ejecuta en enlace con el desarrollo de hardware.

Desarrollo de equipo de prueba / produccién, Con la finalidad de probar nuestros disefios ya sea Hardware o Software.

Construir Prototipos, Para ayudarnos a crear, explorar, describir, probar, analizar y validar el elemento que se esté disefiando, antes de empezar la produccidn.
Pruebas de desarraollo, Son pruebas que se hacen constantemente durante la fase de desarrollo para asegurar que cada modulo software y hardware cumplan su
misidn.

Revisidn, Esto nos ayuda a asegurarnos que esta fase este completa y funcione satisfactoriamente.

Pruebas de laboratario, Se realizan pruebas para asegurar que el proyecto trabaje, y se valida contra los requerimientos para asegurar que cumple el propésito
para el que fue disefiado, al pasar esta etapa el producto puede ser lanzado a produccidn.

7. DESCRIPCIONDELPROCESO:

El diagrama de flujo (Descripcidn del Proceso Disefio Electranico), IMTECH-FDIS-001, se muestra en la pestaiia o pagina siguiente.

Duefio del proceso: Aprobador (es):
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Documento
Duefio del Proceso Disefio No. Control IMTECH-PDIS-003 | Revision: | oo1
Inicio/fin @ Conector O Proceso B Decision Q Flup —» Documento [ Base datos y 4 Proc. de Salidas no conformes @
Diagrama de Proceso para ia de respecto a involucradas y sus interacciones
Paso FUNCIONES INVOLUCRADAS
ACTIVIDADES o L. Coordinador || _.
Ventas / . Ingenieria de L, Técnicos de Sistemas de
. Disefio Compras Proyectos Ingenieria . de .
Cliente Soporte Produccién ., Calidad
Produccién

0 Existe necesidad de un Disefio de producto ‘

Electrénico. ‘
5 [Se realiza junta con ingenieria y se llena el formato

IMTECH-FDIS-008 "Project charter"
10 Busqueda y seleccion tecnoldgica. *

De ser necesario, buscar la capacitacion en
15 [Tecnologia a usar, en los manuales o datasheet del

lequipo, o cursos por parte del proveedor o clientes.
20 |[Desarrollo de software en base a IMTECH-PING-004
25 Disefiar Esquematicos en base a procedimiento

IMTECH-PDIS-XXXX ‘
30 |[Desarrollo de Firmware en base a IMTECH-PING-004 i

A

35 |[Generar Bill of Materials (BOM) en Altium F

¢ Materiales Disponibles en el mercado?

¢ Lleva Disefio Industrial?

¢ Lleva Gabinete?

¢ Estan las dimensiones correctas?

Ny

40 |Se|eccionar Gabinete *
5 Disefiar PCB (Tablilla) en F)ase al procedimiento < @
IMTECH-PDIS-XXXX en Altium
!
50 Disefiar Gabinetes y Partes Mecanicas en el
[procedimiento IMTECH-PING-XXXX Solid
|
55 Evaluar Dimensiones con Disefio Mecanico e
Industrial
60 Fabricar Prototipos 3D *
o i si

[Se integrar el BOM al microsip de acuerdo ala
layuda visual IMTECH-ITPROD-003

i

[Se corren cortos para ver las necesidades de materia
prima en el Formato IMTECH-FCOM-006

65 Comprar material para prototipos segin ‘

procedimiento IMTECH- PCOM-001 | ‘
70 Disefiar protocolo de pruebas electrénico IMTECH- v

FING-008
75 Mandar fabricar 5 tablillas para prototipos _4‘4
80 Comprar esténcil (opcional) i

|

85 |[Ensamble 1 -5 prototipos ’——i
%0 Probar prototipos electricamente de acuerdo al

protocolo
95 Pruebas de integracion de prototipo con Firmware y a

software de acuerdo al protocolo IMTECH-FING-008

- X - No Si

¢ Funciona prototipo de acuerdo a requerimientos de:

cliente, cumpliendo las salidas los requerimientos de

lentrada?
100 Revisar y replantear disefio, documentar cambios en g“

el formato IMTECH-FING-002

A
105 |[Actualizar BOM completo
110 |[[Calcular costo por volumen *
115 |[Comprar material para pruebas piloto. i ‘
120 |[Definir el proceso de fabricacion del producto. i
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125 Disefiar protocolo de pruebas para produccién en i
base a IMTECH-FING-008 y check list de pruebas
A
130 |[Comprar tablillas piloto
135 |[Ensamblar Tablillas piloto
Ejecutar protocolo de pruebas, para tablillas piloto,
140 ||de acuerdo al procedimiento IMTECH-FASC-014,
Liberacion de primera pieza
145  |[Ensamblar producto final
Ejecutar protocolo de pruebas, para tablillas piloto,
150 |lde acuerdo al procedimiento IMTECH-FASC-002,
[Auditoria de Producto Terminado
155 [[Obtener liberacién de cliente

¢ Se tiene liberacion de cliente?

¢ Continuar con el proyecto?

=

160 [[Buscar causas de acuerdo a andlisis 8'D.

A
165 |[Comenzar produccién J-
170 ||Fin del Proyecto ‘4 ‘
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